
Easy Opening
Agenda day 1 Friday, 21.04.2023

13:30 Begrüßung und Einführung in das Thema

13:40 Hendrik Kleinfeldt

LasX Europe GmbH

Leichtes Öffnen durch fortgeschrittene Laserperforation

• Was Laser heute für flexible Verpackungen leisten

• Was Laser heute alles perforieren

• Beispiele aus aller Welt

13:55 Q&A Hendrik Kleinfeldt

14:05 Anna Helgert

Dow Chemical Ibérica S.L.

Seal it, peel it, feel it: Easy-Open durch Peelbare Siegelmaterialien

• Anforderungen an Easy-Peel Verpackungen

• Peel-Seal Systeme - welche Möglichkeiten gibt es?

• Für jedes Substrat zur richtigen Materialwahl

14:20 Q&A Anna Helgert

14:30 Diskussionsrunde

14:50 Karsten Schröder

Innoform Coaching GmbH

Zusammenfassung und Ausblick

15:00 Ausklang
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